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Ïûëåâàÿ ïëàçìà èëè ïëàçìà ñ êîíäåíñèðîâàííîé äèñïåðñíîé ôà-
çîé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëàáî èîíèçèðîâàííûé ãàç, â êîòîðîì ñîäåð-
æàòüñÿ ÷àñòèöû êîíäåíñèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ìèêðîííûõ è ñóáìèê-
ðîííûõ ðàçìåðîâ. Òàêèå ÷àñòèöû, íàõîäÿñü â ïëàçìåííîì îêðóæåíèè,
çàðÿæàþòñÿ îòðèöàòåëüíî â ñèëó ðàçíîñòè â ïîäâèæíîñòÿõ èîííîé è
ýëåêòðîííîé êîìïîíåíò ïëàçìû. Ïûëåâàÿ ïëàçìà íàáëþäàåòñÿ â êîñ-
ìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, â õâîñòàõ êîìåò è â êîëüöàõ ïëàíåò, òàêæå
îíà àêòèâíî èññëåäóåòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ. Èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ ïûëå-
âîé ïëàçìû îáóñëîâëåí êàê íåîáû÷íîñòüþ íàáëþäàåìûõ â íåé ÿâëåíèé
� ñàìîîðãàíèçàöèÿ ïûëåâûõ ÷àñòèö â ñëîæíûå óïîðÿäî÷åííûå ñòðóê-
òóðû, ïåðåêà÷êà ýíåðãèè èç ïëàçìåííîé ïîäñèñòåìû â ýíåðãèþ ïûëå-
âûõ ÷àñòèö � òàê è ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ïûëåâîé ïëàçìû. Òàê â
ìåòîäå íàïûëåíèÿ ïîâåðõíîñòåé â âûñîêîì ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå ãåíå-
ðèðóåòñÿ ïûëåâàÿ ïëàçìà, ïûëåâûå ÷àñòèöû â êîòîðîé ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé êàïåëüêè íàíîñèìîãî íà ïîâåðõíîñòü ïîêðûòèÿ. Â äàííîé ðàáî-
òå òåîðåòè÷åñêè èññëåäóåòñÿ âîïðîñ î ðàñïðåäåëåíèè ïëàçìû ãàçîâîãî
ðàçðÿäà âîêðóã öåïî÷å÷íûõ ñòðóêòóð ïûëåâûõ ÷àñòèö äëÿ ðàçíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ïëàçìåííî-ïûëåâîé ñèñòåìû. Ïîëó÷åíî ðàñïðåäåëåíèå çàðÿ-
äîâîé ïëîòíîñòè ïëàçìû, ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âîêðóã ïûëåâûõ
÷àñòèö, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå çàðÿäîâ ïûëåâûõ ÷àñòèö â öåïî÷êå.
Ïîêàçàíî, ÷òî çàðÿä ïûëåâûõ ÷àñòèö â öåïî÷êå ìîíîòîííî óìåíüøà-
åòñÿ â íàïðàâëåíèè ïîòîêà èîíîâ. Äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
èñïîëüçóåòñÿ ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå äèíàìèêè èîííîé êîìïîíåíòû
ïëàçìû ìåòîäîì, àíàëîãè÷íûì ïðåäñòàâëåííîìó â [1]. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî ýëåêòðîíû èìåþò ðàñïðåäåëåíèå Áîëüöìàíà, èîíû èñïûòûâàþò
ïàðíûå ñòîëêíîâåíèÿ ñ ìîëåêóëàìè íåéòðàëüíîãî ãàçà ïî ìåõàíèçìó
ðåçîíàíñíîé ïåðåçàðÿäêè.
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